Załącznik nr 1

Wymagania techniczne dla urządzenia do nakładania warstw rezystów metodą natryskową oraz poprzez rozwirowanie

	Nr
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Model, typ
	
	Podać

	2.
	Rok  produkcji
	2011
	Potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	Podać

	4. 
	Producent
	
	Podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe 
	Potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie do nakładania warstw rezystów metodą natryskową oraz poprzez rozwirowanie, zapewniające jednorodne pokrycie podłoży charakteryzujących się trójwymiarową topografią powierzchni: naroża 90°, zagłębienia trawione w krzemie metodą plazmową oraz mokrą (KOH). Urządzenie musi być zoptymalizowane dla działalności badawczo-rozwojowej oraz małej produkcji. 
	Potwierdzić i podać

	7.


	Cechy urządzenia
	W pełni niezależne urządzenie, wszystkie komponenty zintegrowane w jednej obudowie
	Potwierdzić

	
	
	Komora procesowa z drzwiami (pokrywą) 
	Potwierdzić

	
	
	Dotykowy panel sterowania
	Potwierdzić

	
	
	Wymiary urządzenia ≤ 1000x1000x2000 mm
	Potwierdzić i podać

	
	
	Zasilanie 220/240 VAC 50Hz
	Potwierdzić

	
	
	Rodzaje podłoży na których można wytworzyć warstwę rezystu:

1. Jedno i dwu-stronnie polerowane podłoża Si, o średnicy 100 i 150 mm;

2. Podłoża kwadratowe i prostokątne np.: maski, ogniwa słoneczne, szkiełka laboratoryjne;

3. Różnego typu podłoża okrągłe o średnicy od 50 do 200 mm;

4. Cienkie i/lub kruche podłoża np. folia
	Potwierdzić

	
	
	Co najmniej dwa niezależne kanały dystrybucji rezystów metodą natryskową
	Potwierdzić i podać

	
	
	Natrysk/rozwirowanie następujących materiałów: BCB, poliimidy, SU8, fotorezysty AZ i Shipley, Epoxy, Spin-On Glass
	Potwierdzić

	
	
	Parametry procesów nakładania warstw rezystu oraz czyszczenia muszą być wprowadzane do maszyny w postaci programu
	Potwierdzić

	
	
	Natrysk wzoru na wybrane miejsca na powierzchni podłoża (programowanie wzoru)
	Potwierdzić

	
	
	Zautomatyzowany natrysk/rozwirowanie; ręczny załadunek i wyładunek podłoża
	Potwierdzić

	
	
	Zbiornik na zużyty rezyst 
	Potwierdzić

	
	
	Wytwarzanie powłok (Wax i Epoxy) przed procesami bonding’u
	Potwierdzić

	
	
	Szybkość rozwirowania: do 8000 rpm z narastaniem szybkości 30000 – 40000 rpm/s
	Potwierdzić i podać

	
	
	Urządzenie sterowane komputerowo, minimalna konfiguracja: Intel Core 2 Duo 2.33GHz, 4 MB cache, RAM: 2 GB, HD 160 GB (SATA), OS Windows XP lub Win7, LCD 17”, porty USB 
	Potwierdzić i podać

	8.
	Test akceptacyjny w ITE


	W siedzibie zamawiającego po uruchomieniu, podłoża do testów dostarcza zamawiający;

Demonstracja procesów wytwarzania warstw rezystu metodą natryskową musi obejmować:

1. Natrysk rezystu na podłoże krzemowego o orientacji <100>, na powierzchni którego wytworzono zgłębienia metodą mokrego trawienia w roztworze KOH;

2. Natrysk rezystu na podłoże krzemowe na powierzchni, którego wytrawiono plazmowo (DRIE) zagłębienia np. o głębokości 100 um i szerokości 50 um, charakteryzujące się pionowymi ścianami.

Wytworzona warstwa rezystu musi mieć jednorodną grubość ≤10 % na powierzchni całego podłoża krzemowego (100 i 150 mm) w obszarach płaskich oraz ≤50% na powierzchni bocznej i krawędziach zagłębień;

Grubość warstwy rezystu musi zawierać się w przedziale 1 - 5 um, jednorodność grubości warstwy mierzona na różnych podłożach musi być ≤10%; każdy z wymienionych powyżej procesów musi być wykonany dla co najmniej 3 podłoży; 

Dostawca urządzenia musi dostarczyć odpowiedni rezyst do wykonania testów procesowych 
	Potwierdzić

	9.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia 


	Maksymalnie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
	Potwierdzić i podać

	10.
	Szkolenie w zakresie wykonywania procesów technologicznych


	Dla trzech osób podczas testu akceptacyjnego


	Potwierdzić

	11.
	Szkolenie serwisowe
	Dla trzech osób podczas testu akceptacyjnego
	Potwierdzić

	12.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim


	w języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany,

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany 
	Potwierdzić

	13.
	Części zużywalne w okresie gwarancji


	Zapewnione i uwzględnione w cenie urządzenia, dostarczone wraz z urządzeniem
	Potwierdzić i załączyć wykaz części do oferty

	14.
	Części zamienne


	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru 


	Potwierdzić

	15.
	Bezpłatna pomoc techniczna i procesowa


	Zapewniona przez min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru 


	Potwierdzić

	16.
	Zapewnienie wsparcia technicznego oraz technologicznego


	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru 


	Potwierdzić

	17.
	Okres gwarancji 


	Minimum 12 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru 
	Potwierdzić i podać

	18.
	Serwis pogwarancyjny


	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru 


	Potwierdzić

	19.
	Wymagania instalacyjne


	Warunki instalacji

urządzenia: elektryczne, gazowe i

inne.


	Załączyć do oferty


* Zaleca się  aby wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4 tabeli.
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